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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国空间技术研究院。
本文件主要起草人:张大宇、汪悦、张红旗、张海明、宁永成、王征、朱恒静、王彤、丛山、张松、王贺。
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宇航用商业现货(COTS)半导体器件
质量保证要求

1 范围

本文件规定了宇航用商业现货半导体器件(以下简称COTS器件)的质量保证要求,确立了宇航用

COTS器件需求分析、评价试验、破坏性物理分析(DPA)、筛选试验、鉴定试验的具体要求和应用控制

要求。
本文件适用于宇航用COTS器件质量保证。
本文件不适用于COTS器件供方的生产过程及质量体系的管理和控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4937.201—2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第20-1部分:对潮湿和焊接热综合

影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输

GB/T19000—2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T19001—2016 质量管理体系 要求

GB/T32304—2015 航天电子产品静电防护要求

JESD46 供应商发给客户的产品/工艺变更通知(CustomerNotificationofProduct/Process
ChangesbySolid-StateSuppliers)

JEDEC/IPC/ECIAJ-STD-048 产品断档通知标准(NotificationStandardforProductDiscontinuance)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T19000—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
商业现货 commercialoff-the-shelf;COTS
采用商用成熟技术,不按宇航或军用标准设计和制造的、不受政府采购限制的现货产品。
注1:本文件中COTS用作形容词,指“商业现货的”。
注2:商业现货半导体器件一般包含分立器件、单片集成电路、混合集成电路、光电子器件等。

3.1.2
质量保证 qualityassurance
应对COTS器件宇航应用可能的存在的风险,提供其能够满足宇航任务使用的信任的活动。

3.1.3
评价试验 evaluationtest
针对应用条件,获取元器件特性、质量和可靠性基础数据,进一步识别风险,判断其是否具备宇航应
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